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MEMORTIA DESCRIPTIVA
de una Patente de Invencién a nombre de:
Schering Aktiengesellschaft, de naciona-
lidad alemana, domiciliada en 1 Berlin -
65, Millerstrasse 170-172 y 4619 Bergka-
men, Waldstrasse 14, (Alemsnia); por: "

PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE CO-
LAS PARA GUARNICIONES PARA ENCOLADOS DE

GUABRNICIONES RESISTENTES AL CALOR",
e 3 000 00000 00 Qremen e

El encolado rédpido y racional de guarniciones en -
placas de muebles en mdguinas encoladoras automdticas de guar
"niciones ya es componente esencial de la fabricacidn y acaba
do industrial de muebles desde hace algunos afios. Para la fi
jacidn de los materiales de guarnicidn se utilizan pegamentos
de fusién, que son fundidos en recipientes calentados y son

aplicados sobre la madera en forma de masa fundida.

Como materiales de guarnicidén se emplean no sélo -
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chapas de madera.sino también materiales sintéticos de cual-
quier tipo.

Los pegamentos de fusidén empleados principalmente
para el encolado estdn basados en copolimeros de etileno y -
acetato de vinilo.

Una desventaja considerable de estos pegamentos de
fusidén es la intensa disminucidén de la resistencia mecénica
de las uniones por encolado en caliente.

Dado que muchas piezas de muebles, después del bar
nizado, son secadas a altas temperaturas o son sometidas du~
rante su uso a elevadas temperaturas, por parte de la indus-
tria del mueble existe gran interéds en obtener pegamentos de
fusidn resistentes al calor para el encolado de guarniciones.
Ademds de una buena resistencia al calor estos pegamentos de
ben proporcionar buenos indices de encolado a bajas tempera~
turas y con los mds diferentes materiales de guarniciédn.

Se ha encontrado ahora que los pegamentos de fusiédn
utilizados de acuerdo con el invento alcanzan el amplio espec
tro de propiedades que es exigido.

Las uniones por encolado producidas con estos pega
mentos manifiestan una resistencia al calor sorprendentemente
alta al mismo tiempo gque buenos indices de adherencia en frio.

Ademéds de ello con los pegamentos de acuerdo con el
invento se pueden unir por encolado sin ningin problema los
materiales de guarnicidn usuales.

Como materiales de guarniecidn pueden emplearse por
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ejemplo las mds diferentes clases de chapas de madera - tam
bién de madera de arce y de teca -, resinas de melamina-for
maldehido o de urea-formaldehido, poliésteres asl como poli
(eloruro de vinilo).

El aglutinante de resina de poliamida a utilizar -
de acuerdo con el invento puede ser mezclado con una serie ~
de materiales de carga inorgénicos. Dichos materiales de car
ga son, por ejemplo, greda o espato pesado. La porcidén de ma
terial de carga en el pegamento a utilizar seglin el invento
es en este caso de 5 a B0% en peso, preferiblemente de 30 a
70%ien peso.

Es sorprendente y extremadamente ventajoso desde el
punto de vista técﬁico el hecho de que incluso con ele%adas
proporciones de material de carga se logran todavia buenos -
Indices de adherencia - también en frio ~. Asi, incluso con
una proporcién de material de carga de T0% en peso se pueden
observar todavia excelentes resistencias mecdnicas de adheren
cia tanto a altas temperaturas como también a bajas tempera-

furas.

Con el fin de lograr ajustes especiales de encola-

do, los pegamentos de acuerdo con el invento pueden ser uti-

lizados también en combinacién con otros materiales termoplds
ticos, tales como por ejemplo resinas de poliamida que tienen
wa constitucidn diferente a la del aglutinante de acuerdo -
con el invento, o con polimeros o copolimeros de etileno, =--

asil como con resinas tales como por ejemplo éateres de colo-
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fonia, resinas fenélicas, resinas cetdnicas o plastificantes,

tales como por ejemplo sulfonamidas, También es pogible la -

adicidn de agentes protectores contra el envejecimiento, co-
lorantes o pigmentos,

Las resinas de poliamida empleadas en'las colas pa
ra guarniciones a utilizar de acuerdo con el invento tienen

la siguiente composicidn:

a) 0,5 a 0,8 equivalentes de un deido graso polimer§ con un

conteniao de dcido graso dimero de 70 a 100% en peso;

b) 0,2 a 0,5 equivalentes de un co-dcido dicarboxilico de la
férmula general HOOC - R - COOH, en donde R representa un
raedicel alcohileno de 4 a 10 4tomos de carbéno;

¢) 0,0 a 0,6 especialmente 0,2 a 0,6 equivalentes de etilendig

mina; |

d) 0,4 a 1,0 especialmente 0,4 a 0,8 equivalentes de piperazina.

El 4eido graso polimero utilizado para la preparacidn
de las resinas de poliamida antedichas es preparado de acuerdo
con procedimientos ya conocidos mediante polimerizacidén por ra
dicales o0 polimerizacién idnica o mediante polimerizacién tér-
mica, El dcido graso polimero utilizado de acuerdo con el inven
to es obtenido por destilacidn y tiene aproximadamente la si-
guiente composicidns

0 a 10 % en peso de dcido graso mondémero
80 a 100 % en peso de Acido graso dfmero
0 a 10 % en peso de dcido graso trimero
Como sustencias de partida para el decido graso poli-

merc entran en consideracién 4cidos grasos monocarboxilicos
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insaturados naturales con una longitud de cadena de 14 a 22
4tomos de carbono, especialmente con 18 dtomos de carbono.

La polimerizacidén se lleva a cabo preferiblemente
con catalizadores, especialmente con arcillas.

Los dcidos grasos dimeros obtenidos o mezclas con
pequeiias proporciones de dcido graso mondmero asi como de dci
do graso trimero y de mayor grado de polimerizacién pueden -
ser hidrogenados también de acuerdo con procedimientos conp-
cidos.

Como ejemplo para los co-dcidos dicarboxilicos con
Juntamente utilizados se citardn:

Acido adipico, dcido pimélico, dcido subérico, deci
do azelaico, 4cido sebdcico asi como decido decandicarboxilico.

Tanto los dcidos grasos polimerizados como ‘también
el co-dcido dicarboxilico pueden ser empleados, en lugar de
en forma de los 4cidos libres, también en forma de sus deri-
vados formadores de amidas, especialmente sus ésteres de dci
do., Naturalmente, se prefieren los que pueden ser sometidos
con facilidad a una amindlisis, tales como por ejemplo los -
éateres metilicos o etilicos. ;

Las poliamidas de acuerdo con el invento pueden ser
preparadas por condensacién en fusidn bajo gas inerte a tem-
peraturas de 140 a 2509C, especialmente a 2309C.

Las colas para guarniciones de acuerdo con el inven
to pueden ser producidas por fusién de la resina de poliami-

da caracterizada e incorporacién de los materisles de carga
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¥y sustancias aditivas eéentualmente utilizadas.

El encolado de guarniciones se puede llevar a cabo
con las miquinas encoladoras de guarniciones previstas para
ello; siendo apliqada la cola pars guarnicioneg desde la ma-
sa fundida bien sea sobre el borde de la placa o -.sobre el ma.
terial de guarnicidn, y logréndose un encolado mediante sub-
siguiente apriete del material de guarnicidén sobre los bordes.

Sin embargo, también es posible utiliz;r los mate-
riales de guarnicidn que han sido previamente recubiertos cbn
la cola para guarniciones a utilizar de acuerdo con el inven
to. BEn este caso el material de guarnicidn es comprimido con
calentamiento sobre los bhordes.

EJEMPLO

Produccidén de la Resina de poliamida A.

400 g (0,65 equivalentes) de dcidos grésos polimeros
de aceite de tall con un contenido de dcidos grasos dimeros
de aceite de tall de 96% en peso, 71,66 g (0,35 equivalentes)
de 4cido azelaico, 26,0 g (0,4 equivalentes) de etiléndiami-
na, 55,96 g (0,6 equivalentes) de piperazins asi como 8 g de
agente antioxidante en forma de una difenilamina dialcohilada
fueron calentados a 2302C en el espaclo de 2 horas con agita
cidn en atmésfera de nitrdgeno en un matraz de tres bocas —-
provisto con termémetro, agitador, refrigerante y condensador.

Ia temperatura de 2309C es mantenida durante 4 ho-
ras mis. Durante las dos dltimas horas se aplicé un vacio de

20 Torr.
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El producto obtenido mostré un indice de amina de
1,5, un indice de acidez de 3,1 asl como wn punfo de reblan-
decimiento de anillo y bola de 1419C. Los productos B hasta
E descritos en la siguiente tabla fueron preparados de manera
endloga.

Resina de poliamida B.

0,55 equivalentes de dcidos grasos polimeros de aceite de tall
con un contenido de acidos grasos dimeros de 92% en peso;

0,45 equivalentes de 4cido azelailco;

0,25 equivalentes de etiléndiamina;

0,75 equivalentes de pilperazina;

indice de amina 0,9;

Indice de acidez 5,4y

punto de reblandecimiento de anillo y bola 1379C.

Resina de poliamida C.

0,75 equivalentes de dcidos grasos polimeros de aceite de tall
con un contenido de Acidos grasos dimeros de 98% en peso;

0,25 equivalentes de 4dcido subérico;

0,50 equivalentes de etiléndiamina;

0,50 equivalentes de piperazinaj;

~Indice de amina 1,2;

Indice de acidez 3,5;

punto de reblandecimiento de anillo y bola 1512C.

Resina de poliamida D.

0,75 equivalentes de 4cidos grasos polimeros de aceite de tall

con un contenido de dcidos grasos dimeros de 96% en peso;
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0,25 equivalentes de dcido adipicos

0,20 equivalentes de etiléndiaminag

0,80 equivalentes devpiperazﬁna;

indice de amina 0,5;

indice de acidez 8,9;

punto de reblandecimiento de anillo yrbola>13990-

Resina de poliamida'E.

0,50 equivalentes de dcidos grasos polimeros de aceite de tall
con un contenido de 4cidos grasos dimeros de 80% en peso;

0,50 equivalentes de éqido decandicarboxilico;

0,20 equivalentes de etiléndiamina;

0,80 equivalentes de piperazinaj

indice de amina 0,8;

Indice de acidez 5,2;

punto de reblandecimiento de anillo y bola 1542C.

Preparacidn de los pegamentos de fusidn:

Los pegamentos de fusidn especificados en la Tabla
1 fueron preparados mediante mezclado intenso de un aglutinan

te y un material de carga a temperaturas de 20092C.
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TABIA 1,

Ndmero Aglutinante Material Partes de aglutinan
: de carga te: partes de nate~

rial de carga.

1 Resina de poliamida A greda 50:50

2 Resina de poliamida A greda 30:70

3 Resina de poliamida A  greda 70230

4 Resina de poliamida A  espato pesado  T70:130

5 Resina de poliamida B  greda 35:65

6 Resina de poliamida C greda 50:50

7 Resina de poliamida D greda 50:50

8 Resina de poliamida E  espato pesado 50:50

Bxperimentacidén y ensayo de la resistencia al calor.

En uniones por encolado 'con aglubtinantes termoplds
ticos la estabilidad en caliente se reconoce del mejor de los
modos en un ensayo de estabilidad en funcidn del tiempo dado
que el efecto de fuerza que se conserva durante mds largo ~-
tlempo muestra claramente la fluldez mds o menos intensa.

Tal ensayo de "resistencia al calor" para experimen
tar pegamentos de fusidn para el encolado de guarmiciones -~
(WPS 68) es descrito en la revista Adhision Cuaderno 1 C}969).

Las resistencias al calor, logradas de acuerdo con
este método con colas para guarniciones usuales a base de co
polimeros de etileno y acetato de vinilo, se encuentran en -
un valor de como médximo 80 a 902C,

Se lograron con las colas para guarmiciones de acuel’

do con el invento las siguientes resistencias al calor.
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Cola para guarmiciones Resistencia al calor (WPS 68)
Ne
1 135 - 1409C
2 135 -~ 14590
- 3 130 - 1352C
5 4 125 - 13590
5 135 -~ 14090
6 110 - 1208¢
T 130 ~ 1409eC
8 125 ~ 13020
10 Tas citadas colas para guarmiciones muestran a 02e¢,
g la temperatura ambiente y af7090 una buena adherencia a ti
ras de guarnicidn de madera de arce, de madera de teca, de -
estratificado de resina de poliéster, de estratificado de re
sina de melamina, de poli(cloruro de viﬁilo) y de poli-acri
15 lonitrilo-butadieno-estirenoc.
-~ NOTA -~
Se reivindica como nuevo y de propia invencidn:
l.- Procedimiento para la preparacidn de colas pa-
ra guarniciones para encolados de guarniciones resistentes -
T 20 al“calor, caracterizado porque se dispone

A)

una resina de poliamida preparada por condensacidn en fu-

'8ién a 140 hasta 2502C a partir de

a) 0,5 - 0,8 equivalentes de un dcido graso polimero con

un contenido de dcido graso dimero de 70 a 100% en pe-

e
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803
b) 0,2 a 0,5 equivalentes de un co-dcido carboxi{lico de ~

'la férmula general
HOOC -~ R -~ COOH

representando R un radical alcohileno de 4 a 10 &tomos
de carbono;

¢) 0 - 0,6 especialmente 0,2 a 0,6 equivalentes de etilen
diamina;

d) 0,4 - 1,0 especialmente 0,4 a 0,8 equivalentes de pipe
razina, siendo aproximadamente de igwel magnitud la pro
porcidén de equivalentes de dcidos carboxilicos y diami
nas;

¥ porque se mezcla intensamente esta resina de poliamida, a tem
peraturas de 2002C, con
B) 5 a 80% en peso, referido al peso total de los componentes
A + B, de materiales de carga inorgénicos.
2.- PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE COLAS PARA
CUARNICIONES PARA ENCOLADOS DE GUARNICIONES RESISTENTES AL CA

LOR,

Tal como se describe y reivindica en la presente Memo

‘ria Descriptive que consta de once hojas, escritas a miquina -

por una sola cara.

Nazid, 17 s 197
5 CAMELRS.
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